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Abstract (en)
Nickel-based alloy contains (in wt.%): 0.0015-0.60 carbon, 0.20-0.90 nitrogen, 22.0-32.0 chromium, 5.0-20.0 group 4, 5, or 6 elements except
chromium, 0.03-3.0 aluminum, 0.4-3.0 silicon, up to 0.15 group 3 elements except actinides, up to 0.60 manganese, 14.8 iron, up to 0.01 boron,
maximum 0.014 phosphorus, maximum 0.004 sulfur and minimum 51 nickel and/or chromium and unavoidable impurities.

Abstract (de)
Die Erfindung stellt eine kriechfeste korrosionsbeständige Nickelbasislegierung für eine Anwendung in der Hochtemperaturtechnik dar, bestehend
aus in Gew.-% 0,0015: bis 0,60 Kohlenstoff ( C); 0,20: bis 0,90 Stickstoff (N); 22,0: bis 32,0 Chrom (Cr); 5,0: bis 20,0 Elemente der Gruppe
4,5 und 6 des Periodensystems ausgenommen Cr; 0,03: bis 3,0 Aluminium (Al); 0,4: bis 3,0 Silizium (Si) bis 0,15 Elemente der Gruppe 3 des
Periodensystems ausgenommen Actinoide bis 0,60 Mangan (Mn) bis 14,8 Eisen ( Fe) bis 0,01 Bor (B) max 0,014 Phosphor (P) max 0,004 Schwefel
(S) min 51 Nickel (Ni) und/oder Cobalt (Co) und erschmelzungsbedingte Verunreinigungen.
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